
ジャパンホームショー2003・ホームビルダーズエキスポ OSAKA2003 

U.S.パビリオン（アメリカ大使館･総領事館主催）リプライ・フォーム 

 

締切：2003 年 7 月 11 日 

ファックス：03-3434-8076 電子メール： Masayoshi_Odaka@jma.or.jp 

U.S.パビリオンへの出展にご興味のある方は、このリプライ・フォームにご記入の上、2003

年 5 月 9 日までにファックスまたは電子メールでご返送下さい。資料および参加申込書をお送

りいたします。 

社名  

社名（英文）  

担当者名  

部署  

役職  

住所 〒 

 

電話番号  

ファックス  

電子メール  

出展品目 （例）木製窓、キッチンキャビネットなど 

 

 

出展希望展示会 

※チェックしてください 

□ ジャパンホームショー（東京）のみ 

□ ホームビルダーズエキスポ Osaka（大阪）のみ 

□ ジャパンホームショー・ホームビルダーズエキスポ Osaka の両方 

 東京 大阪 

パッケージ・ブース 小間 小間

シンプル・ブース 小間 小間

出展形態（予定） 

※予定小間数をご記

入ください 

スペースのみ(各 6 小間以上) 小間 小間

連絡事項  

 

 

 

 


